VDE-BEZIRKSVEREIN DRESDEN / VDI-DRESDNER BEZIRKSVEREIN

Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden SACHSEN VD E I VD I
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de L]

\ U Séachsischer

Koordinierung:  PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/

81. Treffen des Sachsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Thema: Von der Entwicklung bis zur Entsorgung -

dI’ESdEI"I elektronik Neues aus der Elektronikbranche
E Datum: Mittwoch, 08. November 2023
Ort: dresden elektronik
ingenieurtechnik GmbH

Enno-Heidebroek-StraRe 12
01237 Dresden

Programm:

10:00 Uhr BegriRung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und die Geschaftsfliihrung von
dresden elektronik

10:10 Uhr Shop Floor Management bei dresden elektronik
Daniela Geil3ler — dresden elektronik

10:40 Uhr Priifprozesse und Priifscharfe bei dresden elektronik
Stefan Kempe — dresden elektronik

11:10 Uhr Verwertung von zinn- und edelmetallhaltigen Abfillen aus der

Elektronikproduktion
Dan Mutschler — MTM Ruhrzinn GmbH, Essen

11:40 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Chip-on-Board-Fertigung im Reinraum - Applikationsbeispiele
Dirk Ensminger — First Sensor AG, Teil von TE Connectivity




13:30 Uhr

14:00 Uhr

14:30 Uhr

16:00 Uhr

Kontaktthermografie — Ein n r Ansatz zur In ktion von Die-Sinter-
Loétverbindungen

Martin Oppermann — TU Dresden, Zentrum fiir mikrotechnische Produktion
Kaffeepause

Fertigungsfiihrungen

Abschlussdiskussion und Ende der Veranstaltung

n
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